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摘要(译)

本发明公开一种OLED器件的封装结构及显示装置，属于OLED器件封装
领域。封装结构包括：包覆在OLED器件外侧的多个膜层，多个膜层包
括：交替叠加的无机层和有机层，多个膜层中位于多个膜层的内侧和外
侧的膜层都为无机层；与OLED器件接触的无机层包括依次叠加的至少两
个亚膜层，至少两个亚膜层中与有机层接触的亚膜层的形成材料与形成
有机层的有机材料的接触角小于预设角度。本发明解决了有机层上容易
形成小孔类不良，封装结构无法将OLED器件与空气中的水、氧气等成分
有效隔离，影响OLED器件的使用寿命的问题，达到了避免有机层上形成
小孔类不良，保证OLED器件的使用寿命的效果。本发明用于OLED器件
的封装。
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